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ASSUNTO: CLASSIFICACAO DE M ERCADORIAS
Caodigo NCM: 8542.39.39

Mercadoria: Circuito integrado de multicomponentes (MCO), fadua
por substrato isolante em que sdo montados um ekipsor de
audiofrequéncia — a base de silicio, com tecnolddlEMS (sistema
microeletromecanico) que converte a pressao sal®eatrada em energia
elétrica — e um chip de aplicacdo especifiésIC CMO$ — para
amplificacdo do sinal elétrico e producédo do sdwlsaida — combinados
de maneira praticamente indissociavel num corpo cojnicom
encapsulamento para montagem em superf&id — Surface Mounted
Device e orificio tipo bottom port (inferior) para captura dos sinais
sonoros, com dimensdes de 2,5 x 1,6 x 0,9 mmzadié como microfone
em equipamentos como por exempsonartphones comercialmente
denominado “microfone MEMS”, apresentado em role$ @00 unidades.

Dispositivos Legais:RGI 1 (textos da Nota 9 do Capitulo 85 e da posica
85.42), RGI 6 (textos da subposicdo dailel 8542.3 e da subposicdo de
2° nivel 8542.39) e RGC 1 (textos do item 8542.39.8loe subitem
8542.39.39) da NCM constante da TEC, aprovadaRetmlucdo Camex
n° 125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, ageopelo Decreto n°
8.950, de 29 de dezembro de 2016; e subsidiosidodradas Nesh,
aprovadas pelo Decreto n° 435, de 27 de janeirt982, e atualizadas
pela IN RFB n° 1.788, de 8 de fevereiro de 2018teracdes posteriores.

[Informacéo sigilosa]

Fundamentos

Identificacdo da mercadoria:
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2. A analise das informacdes prestadas e documeptesentados evidencia que a
mercadoria sob consulta trata-se de circuito ia@rde multicomponentes (MCO), formado
por substrato isolante em que sdo montados umsempor de audiofrequéncia — a base de
silicio, com tecnologidMEMS (sistema microeletromecanico) que converte a ioessnora de
entrada em energia elétrica — e um chip de aplicagpecifica ASIC CMO$ — para
amplificacdo do sinal elétrico e producdo do sidal saida — combinados de maneira
praticamente indissociavel num corpo Unico, comapsglamento para montagem em
superficie 8MD — Surface Mounted Dev)ce orificio tipobottom port(inferior) para captura
dos sinais sonoros, com dimensdes de 2,5 x 1,8, utilizado como microfone em
equipamentos como por exempfmartphones comercialmente denominado “microfone
MEMS”, apresentado em rolos de 6.000 unidades.

Classificacdo da mercadoria:

3. A classificagcédo fiscal de mercadorias fundamestanas Regras Gerais para a
Interpretacdo do Sistema Harmonizado (RGI) da Quga@ Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designacdo e de Codificacdo de Merizs, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC), nos pareceredadsificacdo do Comité do Sistema
Harmonizado da Organizacdo Mundial das Aduanas (DBIAos ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistdarenonizado (Nesh).

4, A RGI 1 dispbe que:

Os titulos das SecGes, Capitulos e Subcapitulosapamas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificacdo é determinada peldss das posi¢cdes e das Notas de
Secao e de Capitulo e, desde que ndo sejam casataés textos das referidas posigoes
e Notas, pelas Regras seguintes:

5. Trata-se de um circuito integrado de multicongmaes (MCO), contendo um chip
sensor acustico de tecnologia MEMS, a base dedosilie converte a pressdo sonora da
entrada em energia elétrica e um chip de aplicasipecifica para amplificacdo do sinal
elétrico e producdo do sinal de saida, associadosnaheira praticamente indissociavel,
encapsulado em um corpo unico, com um orificio adepinferior para captacdo do audio.
Considerando que a mercadoria em consulta se efragnasl textos da Nota 9.- do Capitulo 85
e no texto da posicéo 85.42 e considerando quositao tem prioridade sobre qualquer outra
da Nomenclatura, classifica-se na posicéo 85.42R€ll 1.

Texto da Nota 9.- do Capitulo 85:
9.- Na acepcéo das posicdes 85.41 e 85.42, coasiess:

a) “Diodos, transistores e dispositivos semicongigtosemelhantes”, os dispositivos
cujo funcionamento se baseie na variacdo da nedmtie sob a influéncia de um
campo elétrico;

b) Circuitos integrados:

1°) Os circuitos integrados monoliticos em que lnentos do circuito
(diodos, transistores, resisténcias, condensadodkgAncias, etc.) sdo criados
essencialmente na massa e a superficie de um ahagericondutor (por
exemplo, silicio impurificado (dopado), arseniet® ghlio, silicio-germanio,
fosfeto de indio), formando um todo indissociavel,
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2°) Os circuitos integrados hibridos que reUnamnameira praticamente

indissociavel, por interconexdes ou cabos de ligagbre um mesmo

substrato isolante (vidro, ceramica, etc.) elenwnpassivos (resisténcias,
condensadores, indutancias, etc.) obtidos pelaolegia dos circuitos de

camada fina ou espessa e elementos ativos (diddossistores, circuitos

integrados monoliticos, etc.), obtidos pela tecgial@los semicondutores. Estes
circuitos podem incluir também componentes disesreto

3°) Os circuitos integrados de multichips, conidits por dois ou mais
circuitos integrados monoliticos interconectadosmizinados de maneira
praticamente indissociavel, dispostos ou ndo soibneou mais substratos
isolantes, mesmo com elementos de conexdao, maosgns elementos de
circuito ativos ou passivos.

4°) Os circuitos integrados de multicomponentes @d)C uma combinacéo de
um ou mais circuitos integrados monoliticos, hissicbu de multichips com,

pelo menos, um dos seguintes componentes: senstweslores, osciladores,
ressonadores, a base de silicio, ou as suas caibg)aou componentes que
desempenhem as fungbes de artigos classificaveiposicoes 85.32, 85.33,
85.41, ou as bobinas classificadas na posicdo 86dbinados de maneira
praticamente indissociavel num corpo Unico comocunuito integrado, com a

forma de um componente do tipo utilizado para atagem numa placa de
circuito impresso ou num outro suporte, por ligag@opinos, terminais de

ligacao, bolas, lands, relevos, ou superficiesoméato.

Na acepcéo da presente definicdo:

1. Os “componentes” podem ser discretos, fabricadies forma
independente e, em seguida, montados num circuitegrado de
multicomponentes (MCO), ou integrados noutros coreptes.

2. A expressao “a base de silicio” significa cawisiv num substrato de
silicio, ou feito de materiais de silicio, ou falado no corpo (die) de um
circuito integrado.

BN

3. a) Os “sensores a base de silicio” consistem estnuturas
microeletrbnicas ou mecéanicas criadas na massa superficie de um
semicondutor e cuja fungéo é detectar quantiddsgiess ou quimicas e
fazer a transducao destas em sinais elétricosdquacorrem variagdes
de propriedades elétricas ou um deslocamento datest mecanica.
As “guantidades fisicas ou quimicas” referem-sendrenos reais, tais
como pressdo, ondas acusticas, aceleracdo, vibragéeimento,
orientacdo, deformacéo, intensidade de campo niagnéttensidade
de campo elétrico, luz, radioatividade, umidadezéwea (caudal*),
concentracao de produtos quimicos, etc.

b) Os “atuadores a base de silicio” consistem etnutesas
microeletrénicas e mecanicas criadas na massa supficie de um
semicondutor e cuja fungéo € converter sinaisiedStrem movimento
fisico.

c) Os “ressonadores a base de silicio” sdo compeseque
consistem em estruturas microeletrénicas ou meadnaiadas na
massa ou na superficie de um semicondutor e co@fué gerar uma
oscilagdo mecéanica ou elétrica de uma frequénaiadetinida que
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depende da geometria fisica destas estruturas sgosta a uma acao
externa.

d) Os “osciladores a base de silicio” sdo compa@seativos que
consistem em estruturas microeletrébnicas ou meadn@iadas na
massa ou na superficie de um semicondutor e cof@éué gerar uma
oscilacdo mecéanica ou elétrica de uma frequénatadegfinida que
depende da geometria fisica destas estruturas.

Na classificacdo dos artigos definidos na presBliati@, as posicbes 85.41 e
85.42 tém prioridade sobre gualguer outra posigidlaimenclaturaexceto a
posicao 85.23, suscetivel de os incluir, em pddicem razdo de sua funcao.

Texto da posicéo 85.42:

185.42 | Circuitos integrados eletronicos. |
6. A RGI 6 determina que:

A classificacdo de mercadorias nas subposicoesndenmesma posicao € determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subpssiedelas Notas de subposi¢éao
respectivas, bem commutatis mutandispelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas sdo comparaveis subposicdes do mesmoNdvatepcdo da presente Regra, as
Notas de Secédo e de Capitulo sdo também aplicdadis, disposicdes em contrario.

7. A posicéo 85.42 possui as seguintes subpositg&nivel:
85.42 Circuitos integrados eletrénicos.
8542.3 - Circuitos integrados eletrdnicos:

[...]
8542.90 - Partes

[.]

8. Por ser um circuito integrado eletrénico, a ragéoria se enquadra na subposicéo de
1° nivel 8542.3, pela RGI 6. Por sua vez, tal abanassui os seguintes desdobramentos:
8542.3 - Circuitos integrados eletrdnicos:
8542.31 -- Processadores e controladores, mesmo combigadosnemorias,
conversores, circuitos légicos, amplificadores;uitos temporizadore s
e de sincroniza¢do, ou outros circuitos
[..]
8542.32 -- Memorias
[...]
8542.33 -- Amplificadores
[...]
8542.39 -- Outros
[..]
9. A mercadoria sob consulta ndo se enquadra nexdueds 8542.31, 8542.32 e
8542.33 e, por isso, classifica-se na subposigidual 8542.39, pela RGI 6.
10. A Regra Geral Complementat h da Nomenclatura Comum do Mercosul dispde

que:

1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretacdo @terBa Harmonizado se
aplicardo,mutatis mutandispara determinar dentro de cada posi¢do ou sSui&msd
item aplicavel e, dentro deste Ultimo, o subitenrezspondente, entendendo-se que
apenas sao comparaveis desdobramentos regioras €isubitens) do mesmo nivel.
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11. A subposicao 8542.39 subdivide-se nos seguietes
8542.39 -- QOutros
8542.39.1 |Hibridos
[...]
8542.39.20 | Outros, ndo montados
8542.39.3 | Outros, montados, proprios para montagem em sae(E§MD -
Surface Mounted Devite
[...]
8542.39.9 | Outros
[...]
12. O microfoneMEMS é um produto préprio para montagem em superfi) e,

pela RGC-1, é classificado no item 8542.39.3.

13. O item 8542.39.3 possui 0s seguintes subitens:

8542.39.3 | Outros, montados, proprios para montagem em sae(EMD -
Surface Mounted Devige

8542.39.31 | Circuitos do tipachipset

8542.39.39 | Outros

14. A mercadoria em consulta ndo se enquadra nidesul8542.39.31 e, assim,
classifica-se no subitem residual 8542.39.39 (“Qxi)t

Conclusao

15. Com base nas Regras Gerais para Interpretac&isttma Harmonizado RGI 1
(textos da Nota 9 do Capitulo 85 e da posicdo $5R@I 6 (textos da subposicédo dentvel
8542.3 e da subposicio deriivel 8542.39) e RGC 1 (textos do item 8542.39d® subitem
8542.39.39) da NCM constante da TEC, aprovada Retolucdo Camex n° 125, de 15 de
dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dece&950, de 29 de dezembro de 2016; e
subsidios extraidos das Nesh, aprovadas pelo Deafett35, de 27 de janeiro de 1992, e
atualizadas pela IN RFB n° 1.788, de 8 de feverdeo2018, e alteracdes posteriores, a
mercadoria sob consulta classifica-secddigo NCM 8542.39.39

Ordem de Intimacao

Aprovada a Solucdo de Consulta pelalr@rma constituida pela Portaria RFB n
1.921, de 13 de abril de 2017, a sessao de 27R/Pulgue-se e publique-se nos termos do
art. 28 da Instrucdo Normativa RFB464, de 8 de maio de 2014.

Remeta-se o presente processo para ciéncia dasisdiela e demais providéncias.

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalmente)
Fernando Kenji Myamoto Marcos de Medeiros Gongalves
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Relator Membro da 32 Turma



Solugéo de Consulta n.° 98.257 Cosit
Fls. 6

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalmente)
Sura Helen Cot Marcos Danielle Carvalho de Lacerda
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Membro da 32 Turma Presidente da23urma



